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絶縁材料の性質   

白 雲 母  

金 雲 母  

マイカナイト  

マイカレックス 

磁 器  

ステアタイト  

アルミナ磁器  

酸化チタン磁器 

ソーダガラス  

硼珪酸ガラス  

石 英 ガ ラ ス  

乾 燥 木 材  

含 浸 木 材  

　 紙 　  

含 浸 紙  

プレスボード  

シ ェ ラ ッ ク  

　 漆 　  

フェノール樹脂 

ユ リ ア 樹 脂  

ポリエステル樹脂 

エポキシ樹脂  

シリコーン樹脂 

ポリエチレン  

ポリスチロール 

軟質塩化ビニル

硬質塩化ビニル 

酢酸セルロース 

ポリエチレンテレフタレート 

テ フ ロ ン  

生 ゴ ム  

軟 質 ゴ ム  

エ ボ ナ イ ト  

ブ チ ル ゴ ム  

ネ オ プ レ ン  

シリコーンゴム 

種 　　類  
体積抵抗率 

〔Ω-cm〕 

5×1013～16

（3～22）×1012

1013～16

－

 3×1014

 2×1010

1014～1015

  1014（常）

1013

1014

5×1018

1010～13

5×1010

 5×104～10

－

1010～12

1015～16

（3～10）×1015

1012～15

（1～3）×1012

  1012～1014

  1013～1016

  1014～1016

 1016以上

 1016以上

 1011～1014

1016

 1011～1013

 1016～1017

1018

（3～50）×1014

  2.6×1015

 1016～1018

 1015～1016

 1011～1013

 1014～1015

絶 縁 耐 力

〔kV/mm〕

15～78

15～78

15～50

13.4

8～25

3～10

10～16

10～20

－

10～50

20～40

0.8

1.4～4.6

5～10

20～30

8～13

10～23

  100（乾），25（湿）

10～20

7.2～10.5

10～20

16～22

－

18～28

20～50

10～30

17～50

12～16

－

20

10～20

10～24

10～70

20～30

10～15

15～25

比 誘 電 率 

6～7

5～6

4.5～8

8.5

4～6.8

5.4

8～10

30～80

6～8

4.5

3.5～4.5

2～3

4.1

1.2～2.6

4～4.3

2～5

2.3～3.8

－

4.5～7

5～7

3.3～7.3

3.5～5.0

2.7～3.5

2.2～2.4

2.3～2.7

5.0～9.0

3.2～3.6

3.5～7.5

3.1～3.2

2.0

2.3～2.56

2.9

2～3.5

2.5～3.5

6～9

3.0～3.5

tanδ

（×10－4）

2

50

50～100

20

80

19

15～50

3～20

100

28～40

1～7

200

－

27～40

50～200

400～600

－

－

70～500

300

60～500

20～100

10～30

5以下

2～4

800～1500

70～200

100～600

10～20

2以下

115

60～400

25～230

30～80

200～500

10～100


